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全文摘要
公司目前面对的库存情况稳定，得益于终端客户库存水平不高，客户对存储需求虽无激进增长但仍进行适度备货。日韩厂商在设备转产上的持续投入，可能对未来的产能布局产生影响。讨论了MLCC与叠层电感在工艺间的共通与差异，以及从单通道到多通道的技术迭代，市场对某些技术方案存在误解。产能规划方面，公司将侧重于AI电感、汽车电子领域及氢燃料电池等新领域的扩产，同时关注消费电子与陶瓷类产品的发展。展望未来，尽管公司不以提价为主导，但预计市场供应紧张将导致价格持续上涨，整体对公司未来发展持乐观态度，强调了市场供需对价格走势的影响及在特定技术领域的战略投资。

章节速览
00:00 存储需求与设备产能紧张分析
对话围绕终端客户库存情况、存储需求预期、以及日韩公司设备转产对产能的影响展开。客户备货库存一般，代理商库存较多，而日韩公司的设备转产可能导致特定工序产能紧张，但仅限于前段粉体留言和后段边带工序，中间工序因工艺差异无法共用。

02:03 数据中心电感技术路径与AI收入规模探讨
对话讨论了数据中心电感技术未来几年的发展路径，提到TLVR电感的迭代与可能的创新方案，如芯片内嵌方案，但澄清VTD并非VPD的下一代，而是并行技术。提及28年左右可能推行的12伏直接转0.5伏的方案，以及薄膜类工艺的应用。同时，讨论了Q3 AI收入规模约为两个多亿，营收敞口约800分之8。

04:43 投资者询问企业扩产节奏与订单情况
投资者关注企业明年扩产的节奏，尤其是下半年交付量是否更多。同时，投资者询问了企业四大业务领域当前订单的具体情况，但未获详细数据。

06:16 涨价策略与项目制供需关系分析
讨论了三季度涨价落地情况，指出汽车电子难以涨价，而数据中心、光模块等AI应用领域未来涨价预期较高。QVR产品价格在项目初期即已确定，老项目通常不调整价格，但新项目可与客户协商更优价格。公客产品价格已处于高位，无涨价压力。涨价实质上是项目制供需关系调整的措施。

07:35 汽车电子芯片业务增长态势及未来展望
对话中讨论了汽车电子芯片业务的快速增长，主要归因于车载电感产品的新品类推出及新客户增量，特别是德赛西威等客户的需求提升。预计明年汽车电子业务将维持较高增长，但增速会因基数抬升而有所收敛。

10:03 VR市场竞争与产品定制化投资分析
讨论了VR领域中随着技术进步可能加剧的竞争情况，指出尽管目前日系同行关注度不高，但未来可能有新进入者。强调了中国供应商因较早进入市场而在定制化方面具有优势，需持续投入以适应项目间的产能切换需求。同时，提及了新产品投资与进展，强调明年将有机会看到产品线改善与人员研发投入的成果。

13:14 公司产能规划与资本支出更新
对话围绕公司未来产能规划和资本支出展开，重点讨论了AI电感、汽车电子、金融产品及氢燃料电池等领域的扩产计划。对于叠层类产品，公司将增补瓶颈工序设备而非大规模扩产。消费电子领域，电陶瓷、外观件和结构件等业务营收增长显著，但并非因订单量增加，而是业务结构调整所致。

16:35 陶瓷管壳与电子元件业务发展及市场趋势
讨论了陶瓷管壳类产品在二线客户中实现小批量出货，预计明年电子类高频电感磁珠等产品将成为营收增长点，陶瓷类产品初步放量。提及电容产品因供需紧张，行业友商价格预计逐季上涨。交流充分，会议在良好氛围中结束。

发言总结
发言人1
他首先分析了终端客户当前的库存状态和对未来存储需求的预期，讨论了基于这些情况的备货策略。同时，他指出了日韩公司设备转产对整体产能的潜在影响，特别是在前段和后段工序中设备共用导致的产能紧张问题。他还详细讨论了MLCC（多层陶瓷电容器）和叠层电感在工艺上的差异，特别是粉体留下的工序对生产的影响。

此外，他介绍了数据中心电感技术路径的演变，提到了V2和VTD技术，并强调了这些技术对行业的影响。他分享了Q3AI业务的收入表现，预计该季度将达到两个多亿，并讨论了汽车电子和消费电子领域需求增长的趋势。

他还谈到了产能规划和资本支出的未来导向，特别提到了针对AI电感和汽车电子的扩产计划，以及消费电子和陶瓷类产品需求增长的预期。最后，他回应了关于价格趋势和产能扩增的具体问题，体现了公司对未来市场动态的敏锐洞察和应对策略。

问答回顾
发言人1 问：客户对于今年存储的需求预期是怎样的？库存情况如何？日韩公司在设备转产过程中是否存在设备共用情况，可能导致产能紧张？
发言人1 答：客户对于今年存储的需求预期并不激进，整体需求较为平稳，他们有一定的备货，但备货量相对一般。代理商的库存可能更多一些。在MCC（多层陶瓷电容器）和叠层电感的生产过程中，最前段和最后段工序可能会存在设备共用，如粉体留影和边带包边工序，但中间工序因电感和电容工艺差异大，不存在设备贡献问题。

发言人1 问：数据中心电感技术路径未来会如何发展？是否会延续以TLVR形式不断迭代，还是会出现创新方案？
发言人1 答：数据中心电感技术上会以TLVR形式进行迭代，如从两项、四项到六项的升级。其中VTD与IVR是并行的一代技术，VTD主要做12伏转1伏的转换，而IVR是从1伏转到0.5伏的方案，这种方案可能在2028年左右推行，因为它需要集成到芯片内嵌的新版中，对工艺要求较高。

发言人1 问：Q3 AI业务的收入出货量规模大概是多少？
发言人1 答：Q3 AI业务的收入约为两个多亿，出货量占全年营收敞口约8分之8左右。

发言人1 问：明年公司扩产情况及交付节奏大致如何？
发言人1 答：明年公司将翻倍扩产，具体节奏没有详细说明，但通常下半年交付会比上半年多，因为终端客户芯片出货主要集中在下半年。

发言人1 问：公司四大传统领域（信号处理、电源管理、汽车电子、PCP）目前订单BB值情况如何？
发言人1 答：未给出具体BB值数据，抱歉未能提供答案。

发言人1 问：关于涨价问题，特别是对于汽车电子以外的景气度高、需求好的领域（如数据中心、光模块和AI应用），未来的涨价预期是什么样的？
发言人1 答：对于QVR类型产品，通常会在项目forecast确定时定好价格，老项目一般不会调整价格，但今年由于特殊原因部分老项目有所涨价。明年新项目可以与客户讨论更优价格。所以涨价更多是项目制供需关系的价格调整措施。对于公客产品，因其价格已较优，导入期不会原地涨价。

发言人1 问：汽车电子芯片增速良好是由于新品类还是新客户带来的增长？明年这一趋势能否维持？
发言人1 答：（未给出明确回答，问题跳转至下一个投资者提问环节）

发言人1 问：汽车业务中，车载类电感产品的增速情况如何？叠层类产品的扩展策略是怎样的？
发言人1 答：今年车载类电感产品是汽车业务中增速最快的板块，尤其是小尺寸变压器类产品，其市占率有所提升。然而，车载变压器产品的增速后续会逐渐收敛，因为市场占有率已较高。而车规级电脑产品的市占率较低，目前在5%以下，我们正在积极扩展市场，今年该产品维持了超过整体增速的增速。叠层类产品的扩展主要集中在手机之外的消费电子领域，叠层类产品的增补主要是针对瓶颈工序设备，而非大规模扩产。陶瓷管和陶瓷外观件会有一定扩散，但不会进行大规模扩产。

发言人1 问：公司是否有新的客户增量，并且这些新客户的采购量是否影响了公司整体销量的提升？
发言人1 答：是的，我们新增了一些客户如德赛西威、某大客户车载业务以及联合电子，这些客户的采购量逐渐增加，是导致公司量逐季度提升的原因之一。这与我的产能和与客户合作的节奏紧密相关。

发言人1 问：在VR领域的发展路径和技术进步过程中，竞争对手是否会增多？
发言人1 答：当前格局相对清晰，放量的供应商将持续扩大产能，至于是否会遇到新的竞争者，日系同行对定制品市场的关注度不高，但长期来看有可能会有新进入者。不过目前尚未遇到日系竞争对手在这个市场中。

发言人1 问：在设备投资方面，是否需要持续进行定制化投入？
发言人1 答：是的，由于产品的定制化属性很强，项目间切换时需要对设备进行柔性化改造和重新匹配结构及工艺，因此确实会持续有一些定制化的投资需求。

发言人1 问：关于新产品投资的进度及明年可能看到的变化？
发言人1 答：我们已对新产品领域追加了投资，包括增加人员和研发投入。整条生产线具备基础产能，现在正持续改善和做研发投入。明年有机会看到新产品有更明显的进展，尤其是在工艺和品质方面需要时间去做更好的改善。

发言人1 问：在产能规划和资本支出方面，公司有何更新和指引？
发言人1 答：AR类型电感产品的产能规划呈倍增状态，公司整体的扩产计划目前还处于讨论阶段，具体落地后会及时与市场更新。扩产需求主要集中在AI电感、汽车电子（包括车规电感）、金融领域以及氢燃料电池这四个方向。

发言人1 问：消费电子业务增速快于预期的原因以及陶瓷管业务的最新进展？
发言人1 答：消费电子业务增速快于预期主要得益于电陶瓷、外观件、结构件及PCB业务的营收增长。目前陶瓷管产品在下半年虽有量产出货，但尚未形成规模化销售，主要是在二线客户中实现小批量出货。明年陶瓷类业务会有初步放量，主要营收增量将来自高频电感、磁珠、高频电感和压敏电阻、热敏电阻产品。

发言人1 问：关于产金融业务的价格情况及未来趋势？
发言人1 答：目前观察到行业内友商产品价格大概率继续逐季度上涨，因为供需状况反馈较为紧张。我们产金融产品的价格会根据市场情况和行业动态进行相应调整，但主要目的并非为了与客户讲价。

